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成都市集成电路行业协会 
Chengdu Integrated Circuit Industry Association 

 

关于开展 2021 年度成都市集成电路产业 

人才状况调研的通知 
 

各集成电路企业： 

为全面了解成都市集成电路产业人才状况，在业界的广泛参与下，

成都市集成电路行业协会在今年 4 月发布了《2020 年成都市集成电路

产业人才白皮书》。为进一步准确掌握我市集成电路行业人才情况，为

企业人才布局提供参考依据，为政策制定和行业研究提供有效数据支

撑，成都市集成电路行业协会拟开展 2021 年度成都市集成电路产业人

才状况调研工作。具体工作通知如下： 

一、调研内容 

在成都市登记注册的集成电路企业的基本信息、产业领域、人才

需求状况、现有人才薪资状况、岗位情况、离职率等内容。（具体调研

内容请参照调查问卷） 

二、调研对象 

成都市集成电路全产业链：IP、EDA、芯片设计服务、晶圆制造

及代工、封装与测试、半导体设备及零部件、半导体材料等相关企业。 



2 

 

三、工作要求和进度安排 

请各企业积极配合本次调研工作，真实准确地反馈企业人才数据，

指派企业人力资源负责人落实本次调研工作，且于 2021 年 8 月 31 日

前按照本通知要求填报调研问卷并提交。本次调研问卷可根据情况选

择 PC 端或手机终端两种方式进行填报，填报链接及二维码如下： 

PC 端填报请点击以下链接： 

https://www.wjx.cn/vj/rcXh4u5.aspx 

 

手机端填报请扫描二维码： 

 

四、联系方式 

联系人：谢莉亚 

电话：028-85085280、18981750305 

邮箱：cica@cdcica.org.cn 

 

  成都市集成电路行业协会 

                                       2021 年 8 月 3 日 

https://www.wjx.cn/vj/rcXh4u5.aspx

